高速回路基板設計技術分科会　参加申込書
平成１８年（２００６年）　６月　　日
テーマ：高速デジタル回路における基板設計技術
日　時：第１回　平成１８年（２００６年）７月５日(水)　13:30～16:30
場　所：長野県工業技術総合センター　情報技術部門
　　松本市野溝西１－７－７　（電話 0263-25-0997）
	
	連
絡
者
	会社名
	

	
	
	所在地
	

	
	
	電　話
	

	
	
	氏　名
	

	
	
	E-Mail
	


　上記研究会に以下　　名の参加を申し込みます。（※参加項目に○をご記入ください。）

	　参加者

	所　　属

	氏　　名

	主たる業務と参加回数
（該当するものに○印をご記入ください）

	
	
	・基板設計

・回路設計

・その他（具体的にご記入ください。）

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	初めて参加／昨年度参加／過去２回参加

	
	
	・基板設計

・回路設計

・その他（具体的にご記入ください。）

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	初めて参加／昨年度参加／過去２回参加

	
	
	・基板設計

・回路設計

・その他（具体的にご記入ください。）

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	初めて参加／昨年度参加／過去２回参加

	
	
	・基板設計

・回路設計

・その他（具体的にご記入ください。）

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	初めて参加／昨年度参加／過去２回参加
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